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PATENTE DE INVENCION

"PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE PILAS ELECTRICAS 
HERMETICAS"

FILAS SECAS TUDOR, S .A ., entidad espahola, r e s i  

dente en: Conde de Xiquena, 13 -Madrid-4

La presente invención se re fie re  a per 

feccionamientos en l a  construcción de p ila s  eléc 

tr ic a s  herméticas, que permiten obtener un cierre 

totalmente efioaz tanto en su duración como en su 

5. hermeticidad.

Mod. t!3



La prin cipal d ificu ltad  que presenta l a  fa  

bricacion de p i la s  tipo  Le clanche, e str ib a  p recisa­

mente en conseguir una adecuada hermeticidad que im 

pida la  sa lid a  de lo s  agentes de l a  misma, ya que 

este  escape o sa lid a , a parte de la  suciedad que oca­

siona, tiene como prin cipal efecto l a  corrosión de 

todos lo s  objetos adyacentes a l a  p i la .  Este inconve­

niente ocasiona, además del desgaste rápido de l a  p i­

l a ,  l a  pérdida de la s  fundas, ca jas e tc . en que están  

contenidas, ya que cuando llegan  a un determinado gra 

do de corrosión, se hace necesario e l  su s t itu ir la s  y 

desecharlas.

La presente invención soluciona este  enorme 

inconveniente, a l  proporcionar un cierre totalmente 

hermético y seguro, que presenta además una enorme 

sen c illez  en cuanto a su fabricación  se re fie re .

Consiste l a  invención en dotar a la s  p ila s  

a célu las de unas fundas de m aterial p lá s t ic o , cartón 

qáim ilar, la s  cuales por su parte in fe r io r  se rebor­

dean o engafetan junto con un fondo metálico super­

puesto, formando un todo y produciendo un cierre per 

feoto debido a l a  incrustación de l a  funda en e l do­

blez o rebordeado que se forma en e l fondo m etálico.

E l c ierre de l a  parte superior de l a  funda se consigue 

también mediante rebordeado o engafetado de l a  misma, 

junto con l a  pared del depósito de l a  p i la ,  reborde 

que apoya sobre l a  tapa de l a  misma. Tanto e l  rebor­

deado superior como in fer io r  pueden conseguirse, por 

ejemplo, mediante presión sobre lo s  bordes previamen­

te conformados de manera adecuada.



Este sistema de cierre puede sim plificarse  

haciendo que la  tapa de l a  p i la  y l a  funda de la  mis 

ma, constituyan una so la  p ieza, con lo que e l rebordea 

do tendría que rea lizarse  únicamente con e l  borde in­

fe r io r  de l a  funda.

Cuando e l rebordeado se re a liz a  tanto en l a  

parte superior como en la  exterior de la  p ila , la  ta ­

pa se dota de un reborde periférico  que forma in terior 

mente un canal c ircu lar, en e l que se a lo ja  e l reborde 

formado con e l depósito y funda, pero de manera que e l 

borde de dicha funda quede comprimido entre l a  tapa y 

e l  borde del depósito.

El cierre in terio r se consigue perfectamente 

mediante la  d isposición  de un fondo metálico, que a l 

mismo tiempo f a c i l i t a  la  conexión entre la  base metá­

l ic a  de la  p i la  y a l  aparato a l cual va destinada, e l  

cual rebordeado convenientemente a lo ja  y presiona e l 

borde de la  funda.

Todo lo anteriormente expuesto, se compren­

derá mejor con la  descripción que debidamente se hace 

con ayuda de I 03 dibujos adjuntos, lo s cuales son:

La figu ra  1, un alzado seccionado de un t i ­

po de p i la  que adopta e l sistema de cierre de la  inven 

oión y se muestra en su primera fa se .

La figura 2, es un alzado seccionado de la  

p i la  de la  figu ra  1, con e l cierre terminado.

La figu ra  3, es un alzado seccionado de una 

p i la  sim ilar a la  de la  figura 1, con un sistema de 

cierre sim plificado.

La p ila  de la  figura 1, indica en general por



1, que puede ser  de cualquier tipo y forma! comprende 

un recipiente 2, m etálico, que a lo ja  la s  p lacas, nú­

cleo e tc , necesario para su funcionamiento, y en su 

parte central e l  carbón 3, que constituye e l polo 

positivo  de l a  p i la . Este recipiente e stá  cerrado 

mediante la  tapa 4 de p lá stico  en cuya p e r ife r ia  se 

dispone un reborde 5! que forma un canal c ircu lar 6, 

para e l f in  que mas adelante se d escrib irá . E l borde 

del depósito 2, sobresale por encima de l a  tapa 4, una 

cantidad su fic ien te  para que pueda redoblarse sobre 

e l reborde 5 de dicha tapa. La p i la  se recubre exte- 

riormente mediante una funda 7, que puede se r  por 

ejemplo de plástico^ cartón o m aterial a is lan te  simi­

la r  y que sobresale , por l a  parte in fer io r  de l a  p i la  

una longitud su fic ien te  para a lo ja r  e l  fondo 7 ' ,  y 

redoblarse sobre su borde, y por l a  superior por enci­

ma del borde lib re  del depósito 2. E l fondo 7' dispues­

to en l a  parte in ferio r de l a  p i la ,  presenta en su con­

torno una pared v e t i ic a l  8, junto con l a  cual se rebor­

deará para con stitu ir e l cierre in fe r io r . Este fondo, 

a l  mismo tiempo que sirve  para conseguir e l cierre in­

fe r io r , por ser  metálico f a c i l i t a  e l  contacto entre l a  

base m etálica de l a  p ila  o célu la e lé c tr ic a  y e l elemen 

to de conexión del aparato a l cual vaya destinada.

Una vez dispuesto lo s  d istin to s elementos co­

mo se han descrito  y representado en l a  figu ra  1, se re 

doblan o rebordean lo s  bordes superiores del depósito 

y funda y lo s  in ferio res del fondo y funda, quedando 

lo s  bordes dep.a mencionada funda, en su extremo superior 

retenidos y presionados entre l a  tapa 4, y e l borde del 

depósito 2.



Este rebordeado superior se re a liz a  sobre la  pared 

o borde 5, de la  tapa 4-, quedando e l extremo del 

depósito y funda alojados en e l canal c ircu lar de 

l a  tapa. Por la  parte in fer io r , primeramente la  

funda se dobla sobre la  pared v ertica l 8, del fon­

do 7, rebordeándose a continuación la s  dos partes 

a s í  unidas sobre e l fondo 7, para de esta  forma que 

e l fondo metálico a lo je  y presione e l  borde de la  

funda, quedando e l reborde 9, a s í  formado a l a  mis­

ma altu ra  que e l resto del fondo 7, para f a c i l i t a r  e l 

contacto del fondo. Para mejorar e l contacto del car­

bón o polo p o sitivo , puede recubrirse éste  mediante 

una cápsula m etálica 10, alo jada en l a  tapa 4.

En l a  figura 3, se representa una variante 

del sistema de hermetización descrito  en la s  figu ras 

1, y 2, que consiste en construir l a  tapa 4 y la  fun­

da 7, formando una so la  p ieza, quedando e l cierre su­

perior a s í  asegurado y realizándose e l  in ferio r  idán 

ticamente a como se ha descrito con relación  a l a  f i  

gura 2. E sta forma de hermetización sim plifica  enor­

memente la s  operaciones a re a liz a r , aunque tanto con 

uno como con otro sistema se obtiene una perfecta y 

segura hermetización de la  p i la .

Igual que se ha descrito  para e l rebordea­

do in ferio r , mediante e l fondo metálico 7, podría 

hacerse para e l  rebordeado superior, sin  mas que sus 

t i t u ir  la  tapa 4 de p lástico  por otra metálica que 

presentase una pared p e r ifé r ica  v e r tic a l, como en el 

caso del fondo, sobre l a  cual y junto con l a  misma 

se rebordease e l  extremo superior de la  funda, no



siendo por lo  tanto necesario p-rdongar l a  pared 

del depósito para conseguir e l  c ierre .

En cualquiera de lo s casos se t r a ta  y per 

sigue unidamente e l  disponer una funda de p lá st ic o , 

cartón, e t c . , cuyos bordes superior e in fe r io r  que­

den redoblados y alojados dentro del borde de un 

elemento m etálico, que lo s  presiona suficientemen­

te  para conseguir un cierre totalmente hermético.

Puede compréndase que este  sistem a de her 

metización descrito  puede ap licarse  a cualquier t i ­

po de p i la  y forma, a s í  como cualquier 3scipiente que 

n ecesitase un cierre hermético y seguro.

-N 0 T A-

D escrita suficientemente l a  naturaleza 

del invento, a s í  como la  manera de re a liz a r lo  en la  

p rác tica , debe hacerse constar que la s  disposiciones 

anteriormente indicadas son su sceptib les de modifi­

caciones de detalle  en cuanto no a lte re  su principio 

fundamental, siendo lo que constituye la  esencia del 

referido invento y por lo  que se s o l ic i t a  Patente de 

Invención por 20 años en España, sobre: "PERFECCIONA 

MIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE PILAS ELECTRICAS MERME 

TICAS", caracterizándose por lo  sigu ien te :

l a . -  Perfeccionamientos en l a  construcción 

de p i la s  e léc tr ic a s  herméticas, caracterizados por­

que e l recipiente o vaso metálico de l a  p i la  se re­

cubre mediante una funda tubular de m aterial flex ib le  

y a is lan te , cuyos bordes lib re s  „  superior e in ferio r  

se rebordean sobre y junto con una pared m etálica ad­

yacente de que disponen lo s  elementos que forman d i-
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cha p i la , de manera que lo s  bordes lib re s  queden 

comprimidos por e l extremo de l a  pared adyacei^bP, 

m etálica a l  ser rebordeado e l conjunto.

2§ .- Perfeccionamientos en l a  construc 

5. ción de p ila s  e léc tr ic a s  herméticas, caracteriza

dos porque e l vaso metálico y la  funda se proion 

gan por enoima de la  tapa de l a  p i la , l a  cual 

presenta un reborde o pared p erifé r ico , sobre e l 

que se rebordea l a  porción de vaso y funda que sô  

10. bresale por encima de e l la ,  de manera que e l  extre 

mo de dicha funda quede comprimido entre la  tapa 

y e l  borde del vaso.

38.- Perfeccionamientos según reiv in di­

cación 18, caracterizados porque bajo l a  base de 

15. l a  p i la  se dispone un fondo metálico dotado de una 

pared perim etral v e r tic a l, d irig id a  hacia abajo, 

sobre l a  que se dobla e l extremo de la s  fundas pa­

ra después rebordearse ambas paredes sobre e l fon­

do, de manera que el borde de dicha funda quede 

20. comprimido entre la  pared metálica del fondo des­

pués de rebordeada.

48 .- Perfeccionamientos según reivindica 

ción 18, caracterizados porque l a  tapa de la  p ila  

y la  funda forman una so la  p ieza.

25. 58.- Perfeccionamientos según reiv indi­

caciones an teriores, caracterizados porque la  tapa 

es m etálica y presenta una pared v ertica l sobre la  

que se dobla e l  extremo de l a  funda, para luego re 

doblar sobre dicha tapa e l  conjunto de la s  dos pa- 

30. redes.



5.

66.- "Perfeccionamientos en la  construc­

ción de p ilas eléctricas herméticas", ta l  y como 

queda substancialmente descrito en la  presente He- 

moria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 8 hojas escritas 

a máouina pacuna sola car$

GOMEZ /'-CEO Y MODEf
p. p. Ftrmado! F-. Hatnínda: Ruta
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